上海硅产业集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业                                  股票代码：688126
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研      □分析师会议
□媒体采访          业绩说明会
□新闻发布会        □路演活动
□现场参观          电话会议

	参与单位/个人
	国信证券、中信证券、国金证券、国盛证券等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。

	时间
	2026年8月20日

	地点
	线上交流

	公司接待人员
	邱慈云、李炜、黄燕、方娜

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、半导体行业及公司2026年上半年经营情况介绍
2026年上半年，公司实现营业收入23.17亿元，同比增长36.51%。其中，300mm半导体硅片销量同比增长超过90%，成为收入增长的主要驱动力；200mm及以下半导体硅片销量同比增长约16%，整体保持稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，由负转正。
但是，2026年上半年公司仍然处于亏损状态，主要原因包括：第一，过去几年行业下行导致硅片产品均价处于低位，目前虽然销售量大幅增加，但价格修复尚未完全传导到利润端，量增没有完全对冲价格压力；第二，根据公司逆周期投资的安排，目前有三个建设项目正处于初始建设基本完成、进入产品验证和逐步放量的阶段，会带来明显的成本增加，对经营利润产生影响；第三，公司持续加大研发投入，重点投向300mm高端硅片、300mm SOI等关键产品，为中长期技术突围打基础；第四，受欧元汇率波动影响，境外子公司的汇兑损失使得财务费用同比增加。
2026年上半年，公司300mm半导体硅片的产能与客户认证持续突破。上海、太原两地合计产能已达到100万片/月，太原工厂产能爬坡、客户认证和产品导入持续推进。300mm硅片整体实现逻辑、存储、国内头部客户、下游应用场景全覆盖，并在海外市场实现实质突破。
2026年上半年，公司高端特色材料业务稳步推进。300mm SOI试验线已经建成，面向射频、高压、硅光的产品完成关键技术攻坚，进入批量供应；芬兰Okmetic二厂多款产品也已通过客户认证并开始进入量产。
与此同时，公司长期以来的研发投入开始有更多的成果显现和业绩贡献，可量产产品的规格体系持续丰富，为公司建成全尺寸、全品类、多梯度、特色化的完整半导体硅片产品矩阵，形成“主流产品全覆盖、高端特色补空白、新兴品类拓增量”的立体化布局，建立了扎实的技术基础。
2026年下半年，公司将坚定不移的推进产能爬坡以及良率、正片率提升，进一步优化产品结构，加快高端硅片、300mm SOI等产品的客户认证和市场拓展，并持续推进海外业务、降本增效和精细化管理。同时，公司将紧盯行业周期变化，把握硅片价格修复带来的机会。公司将把改善盈利水平作为核心经营目标，持续稳步推进各项工作。

2、交流问答
问1：公司如何看待下半年至明年的半导体硅片价格趋势？长协对价格调整有何影响？
答：整体来说，300mm硅片的价格在经历了2023-2025年的行业价格持续下行后，2026年上半年国内硅片市场逐步企稳并逐步进入上升通道，部分前期降价较多的产品已经开始进行价格修复，部分需求旺盛的产品也有了提价空间。对于未签订长协的客户，公司正结合市场情况积极推进价格调整；对于已签订长协的客户，将在增量部分根据市场情况协商价格。随着长期订单陆续到期，可进行价格调整的客户比例将有所提高。

问2：目前公司毛利率改善情况如何，后续主要驱动因素有哪些？
答：公司毛利率后续改善主要来自价格和成本两端。价格端，一季度已基本触底，后续将逐步修复；成本端，随着产能利用率和正片率提升以及公司持续推进降本增效，单片成本显著下降。特别是太原工厂，目前仍处于产能爬坡阶段，正片率也在逐步提高，将带动硅片平均售价的改善。总体来看，随着上述价格、成本端的持续改善，公司毛利率有望进一步修复。

问3：300mm SOI目前验证情况怎么样？
答：公司300mm SOI在包括硅光、射频、高压等多个应用领域均有产品在开展送样。部分产品技术验证已通过，正在推进客户产品验证和导入，其中有部分产品已完成验证并开始出货。

问4：目前200mm硅片稼动率情况如何？
答：200mm硅片稼动率已出现明显回升，但目前尚未完全满产。对于剩余产能，公司将结合市场需求和产品盈利情况进行合理配置，进一步优化产品结构。

问5：公司判断盈利改善时，主要关注哪些经营指标？
答：公司盈利水平受到产品价格、产能利用率、正片率、产品结构以及新增产能爬坡进展等多方面因素影响。目前上海新昇的硅片平均价格正在逐步改善，太原正片率持续提升；与此同时，SOI业务以及Okmetic新产能仍处于爬坡初期，短期内会带来一定经营压力。随着上述业务产能利用率提升、产品结构优化以及规模效应逐步体现，公司整体盈利水平有望持续改善。

问6：国内晶圆厂的扩产将如何影响硅片供需及国产替代空间？
答：当前国内主要存储和逻辑厂商均在积极扩产，公司也将根据市场需求有序推进产能建设。随着国内硅片厂商产品能力和供应能力不断提升，我们有望进一步扩大市场份额，推动国产替代比例持续提升。

	附件清单（如有）
	

	日期
	2026年8月20日



